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• optimale aktive Kühlung 
von vorne, unten nach hinten, oben

Baugruppenträger 7 HE

• EMV-geschirmtes CompactPCI-System in einem 19“-
Einschubgehäuse

• vorbereitet zur Aufnahme von bis zu acht CompactPCI-
Karten 6 HE, T = 160 mm 6 HE, 8 Slot CompactPCI-
Busplatine gemäß PICMG 2.0 R3.0, 64 bit, 66 MHz,
Systemslot links

Compact PCI 8 HE

• EMV-geschirmtes CompactPCI-System in einem 19“-
Einschubgehäuse

• vorbereitet zur Aufnahme von bis zu acht CompactPCI-
Karten 6 HE mit Leiterkartentiefen von 160 – 280 mm

• 6 HE, 8 Slot CompactPCI-Busplatine gemäß PICMG 2.0
R3.0, 64 bit, 66 MHz, Systemslot links

Compact PCI 7 HE

Kundenspezifische Baugruppenträger
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